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武汉华中数控股份有限公司 

关于子公司上海登奇拟为子公司重庆新登奇申请银行授信

提供担保的公告 

 

 

一、担保情况概述 

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）二级控股子公司重庆新登

奇机电技术有限公司（以下简称“重庆新登奇”）为保证业务持续发展，拟向银

行申请银行授信 900 万元，授信期三年。为支持重庆新登奇经营发展，由公司子

公司上海登奇机电技术有限公司（“上海登奇”）拟为本次授信提供担保，担保金

额 900 万元，担保期三年。 

二、被担保人基本情况 

（一）被担保人企业简介 

企业名称：重庆新登奇机电技术有限公司 

成立日期：2014 年 11 月 17 日 

法定代表人：董明海 

注册资本：950 万元 

注册地址：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 184 号 

经营范围：机电设备、普通机械设备、电子产品（不含电子出版物）、计算

机技术的开发、生产、销售、维修；控制系统的研发、销售；货物进出口贸易。

【法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关审批和许可

后，方可经营】 

重庆新登奇股权结构： 

序号 股东名称 持股比例 认缴出资额（万元） 

1 上海登奇机电技术有限公司 100% 950 

上海登奇机电技术有限公司股权结构： 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 



序号 股东名称 持股比例 认缴出资额（万元） 

1 武汉华中数控股份有限公司 56.68% 167.206 

2 董明海 33.90% 100.005 

3 孙斌 9.42% 27.789 

合计 —— 100% 295.00 

与公司存在的关联关系：公司持有上海登奇 56.68%的股权，上海登奇持有

重庆新登奇 100%股权。 

（二）被担保人最近一年及一期财务情况 

资产状况                                               单位：万元 

 项目  2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日 

总资产 2,880.29 3,059.29 

总负债 1,447.50 1,684.38 

净资产 1,432.79 1,374.91 

经营情况                                               单位：万元 

项目 2023 年度 2024 年 1-9 月 

营业收入 5,190.62 4,068.11 

营业利润 -243.32 -57.88 

净利润 -358.39 -57.88 

注：2023 年度相关数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

2024 年 1-9 月相关数据未经审计。 

（三）其他 

重庆新登奇不是失信被执行人。 

三、担保事项的主要内容  

本次重庆新登奇向银行申请的授信期限为三年，担保金额将依据重庆新登奇

与银行最终签署的合同确定，实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。 

四、董事会意见 

公司持有上海登奇 56.68%的股权，自然人股东董明海持有上海登奇 33.9%

的股权，自然人股东孙斌持有上海登奇 9.42%的股权。上海登奇持有重庆新登奇

100%股权，上海登奇为重庆新登奇本次授信提供担保，自然人股东董明海和孙



斌未提供同等比例担保。 

重庆新登奇本次申请银行授信主要为满足公司业务发展需求，有利于公司经

营发展；重庆新登奇为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营和

重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理。公司为其担保

的风险处于可控的范围之内，其决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定，

不存在损害公司及中小股东利益的情形。 

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 20,225.53 万元（不含对

合并范围内子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 12.18%；公

司及其子公司对子公司的担保总额为 66,613.02 万元，占公司最近一期经审计净

资产的比例为 40.11%；公司及控股子公司的担保总额为 86,838.55 万元，占公司

最近一期经审计净资产的比例为 52.29%。本次上海登奇公司为重庆新登奇申请

授信 900 万元提供担保，公司及控股子公司担保总额为 87,738.55 万元，占公司

最近一期经审计净资产的比例为 52.83%，公司及下属公司不存在违规对外担保

的情形。 

六、备查文件 

1、上海登奇机电技术有限公司股东会决议。 

特此公告。  

武汉华中数控股份有限公司董事会 

二〇二五年三月二十七日 


